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OZET

BiR BAGLAYICI KOMPOZiSYONU URETIMi YONTEMI, BiR BAGLAYICI
KOMPOZISYONU, BiR YAPISTIRICI KOMPOZISYONU VE BAGLAYICI
KOMPOZiISYONUNUN KULLANIMLARI

Bulugs bir baglayici kompozisyonunun uretiimesine yonelik olup asagidaki adimlarn
iceren bir yontemle ilgilidir: (i) bir katalizér kullaniimak suretiyle, lignin, bir polimerize
edilebilir madde ve bir c¢apraz baglama maddesini iceren reaksiyona giren
komponentlerden ibaret bir sulu kompozisyon olusturulmasi; (i) olusturulan
kompozisyonun, nihai badglayici kompozisyonun Onceden tespit edilen viskozite
degerinin % 45 ila 95'ine karsilik gelen bir viskozite degerine ulasmasina kadar
pigirilmesi; (iii) kompozisyonun reaksiyona giren bir komponenti olarak tanin eklenmesi
ve (iv) kompozisyonun, s6z konusu reaksiyona giren komponentlerin polimerlestiriimesi
icin dnceden tespit edilen bir viskozite degerine sahip bir baglayici kompozisyonunun

olusturulmasina kadar 60 ila 95°C sicaklikta pigiriimesi.
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ISTEMLER

(i) Bir baglayici kompozisyonu (retimine yénelik bir ydontem olup, asagidaki
adimlar icermesiyle karakterize edilir;

(ii) capraz baglama maddesinin bir aldehit oldugu ve polimerize edilebilir
maddenin fenol, krezol, resorsinecl ve bunlarin kombinasyonlarindan olugan bir gruptan
secildigi Uzere, bir katalizér kullanilmak suretiyle, bir lignin, polimerize edilebilir madde
ve g¢apraz baglama maddesini igeren reaksiyona giren komponentlerden ibaret sulu bir
kompozisyon olusturulmasi;

(iti) olusturulan kompozisyonun, nihai baglayici kompozisyonun onceden tespit
edilen viskozite degerinin % 45 ila 9%ine karsihk gelen bir viskozite degerine
ulasmasina kadar pisirilmesi;

(iv) kompozisyonun reaksiyona giren bir komponenti olarak tanin eklenmesi ve

(v) kompozisyonun, sbz konusu reaksiyona giren komponentlerin
polimerlestiriimesi icin énceden tespit edilen bir viskozite dederine sahip bir bagdlayici

kompozisyonunun olusturulmasina kadar 60 ila 95 °C sicaklikta pisiriimesi.

2. istem 1'e gére sulu kompozisyon Uretilmesine yonelik adim (i) igerisinde
yontem olup, asagidaki adimlari icermesiyle karakterize edilir;
(ia) lignin igeren bir dispersiyon olugturulmasi ve
(ib) sulu kompozisyonun olusturulmasi igin dispersiyona polimerize edilebilir
madde ve ¢apraz baglama maddesi eklenmesi.

3. istem 2'ye gbre yontem olup, adim (ia) velveya adim (ib) icerisinde

reaksiyona giren bir komponent olarak tanin eklenmesi karakterize edilir.

4. istem 2 veya 3’e gbre yontem olup, adim (ib) igerisinde katalizor eklenmesi

ile karakterize edilir.
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5. listem 1, 2, 3 veya 4’e gdre ydntem olup, adim (i) icerisinde kompozisyonun
en fazla 65 °C sicaklikta tutulmasi ile karakterize edilir.

6. listem 1, 2, 3, 4 veya 5e gore ydntem olup, adim (i) igerisinde
kompozisyon sicakhginin 20 ila 95 °C arasinda, tercihen 20 ila 85 °C arasinda ve daha

tercihen 20 ila 80 °C arasinda tutulmasi ile karakterize edilir.

7. istem 1, 2, 3, 4, 5 veya 6'ya gore yontem olup, kompozisyon sicakliginin
adim (jiiyden énce 70 °C’nin altina, tercihen 65 °C'nin altina ve daha tercihen 60 °C'nin

altina dugurdlmesiyle karakterize edilir.

8. stem 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7'ye gbre yontem olup, adim (iv) igerisinde
kompozisyonun tercihen 65 ila 90 OC arasinda bir sicaklikta ve daha tercihen 75 ila
85 °C arasinda bir sicaklikta pisirilmesi ile karakterize edilir.

9. istem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8e gore yontem olup, kompozisyon
sicakhginin adim (iii} éncesinde, sirasinda ya da sonrasinda 60 ila 95 °C'ye kadar,
tercihen 65 ila 90 °C’ye kadar ve daha tercihen 75 ila 85 °C’ye kadar ¢ikarilmasiyla

karakterize edilir.

10. listem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9'a gore yéntem olup, lignin ve taninin
polimerize edilebilir maddeye olan agirlik oraninin en az 1,5 ve tercihen en az 2

olmasiyla karakterize edilir.
11. listem 1,2, 3, 4,5,6,7, 8, 9 veya 10'a gore ydontem olup, tannin miktarinin,
lignin miktarinin %1 ila 50’si arasinda, tercihen %3 ila 35'i arasinda ve daha tercihen

%5 ila 25’i arasinda olmasiyla karakterize edilir.

12. istem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11'e gore yontem olup, capraz

baglama yonteminin formaldehit olmasiyla karakterize edilir.
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13. istem 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 11 veya 12ye gbre yontem olup, bu
istemlerden herhangi birine dair yontemle elde edilebilir bir badlayici kompozisyonu

olmasi ile karakterize edilir.

14. Istem 13’e gore baglayici kompozisyonunu iceren bir yapistrici

kompozisyonu olmasi ile karakterize edilir.

15. lIstem 13'e gore baglayici kompozisyonunun bir kaplama olarak, plastigin
glglendirilmesi igin, sikistinlmis bir dokiim, bir laminat ya da bir lake Uretilmesi igin ya
da ahsap bir Grinun yapistindmasi i¢in bir impregnasyon uygulamasinda kullaniimasi

ile karakterize edilir.
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TARIFNAME

BiR BAGLAYICI KOMPOZiSYONU URETIMi YONTEMI, BiR BAGLAYICI
KOMPOZISYONU, BiR YAPISTIRICI KOMPOZISYONU VE BAGLAYICI
KOMPOZiISYONUNUN KULLANIMLARI

Bulusun Teknik Alani

Bu bulus, bir baglayici kompozisyonu uUretimi yontemiyle ilgilidir. Bu bulus ayni
zamanda, bir baglayici kompozisyonuyla ilgilidir. Ayrica, bir yapistirici kompozisyonu ile

baglayici kompozisyonunun kullanimlariyla ilgilidir.

Bulugun Altyapisi

Tanin ve lignin, ©rnegin agac¢ kabugundan ekstrakte edilebilen dogal
polimerlerdir. Ornegdin, cam ve ladin gibi Nordik yumusak odunundaki tanin icerigi
yaklasik, %5 ila 20'dir.

Tanin ve lignin dogal biyopolimerler oldugundan dolayi, daha gevre dostu bir
yapistirici kompozisyonu olusturabilmek adina, tutkallarda sentetik malzemeler yerine
gececek komponentler olarak kullanilmas lzerinde arastirmalar yapilmistir. Ozellikle,
fenol formaldehit regcine gibi nihai fenolik reginelerde sentetik fenolun yerine gecebilme

becerisi onceki teknigin konusu olmustur.

Onceki teknikte, ahsap uriinlerle kullanilacak olan fenolik tutkal gibi farkh tipte
yapistirici kempozisyonlar agiklanmaktadir. S6z konusu tutkal ornekleri arasinda, fenol
formaldehit recineden olusan kompozisyonlar yer almaktadir. Geleneksel olarak, fenol
formaldehit regineler fenol ve formaldehitin bir katalizor kullanilmak suretiyle polimerize
edilmesiyle Uretilmektedir. S0z konusu katalizér 6rnekleri arasinda sodyum hidroksit

(NaOH) ve asitler yer almaktadir. Fenol formaldehit regine Uretimi yontemi, bir fenol
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kompozisyonuna kademeli bir gekilde formaldehit eklenmesi ve ardindan olusturulan
kompozisyonun sicaklhiginin  80-90 °C'ye kadar ¢ikanimasindan olusmaktadir.
Kompozisyon, olusturulan recine ya da polimer zinciri uzunlugunun istenen viskozitesine

ulasilana kadar bu sicaklikta pigirilir.

Onceki teknikte, ligninin bir regine kompozisyonundaki sentetik fenol miktarinin
azaltilmasi amaciyla kullaniimasi kabul edilmektedir. Lignin daha énceden, lignin-fenol-

formaldehit reginesi Uretimi sirasinda fenollin yerine gecmek tzere kullaniimistir.

Ayrica, taninin yapistirici kompozisyonlardaki kullanimi da daha 6nceden
arastinlmigtir. Ancak, onceki teknikte agiklanan sz konusu Uretim yontemleri sadece
tanin ya da tlrevlerinin nihai bir tutkal kompozisyonu elde edilmesi amaciyla fenol
formaldehit gibi diger komponentlerin igerisine fiziksel olarak karistirilmasini
icermektedir.

Bununla birlikte, ozellikle tanin esash uretim olmak Uzere, onceki tekniklerin bir
cekincesi de 6rnegin fenol formaldehit recinesi olmak Uzere nihai recinedeki sentetik
fenollin sadece %30°una kadannin tanin ile degistirilebilmesidir. Daha yiiksek dedistirme
seviyelerine ulagiimasi durumunda ise uygun ve yeterli tutkal 6zelliklerinin elde edilmesi

mimkin olmamaktadir.

Bundan dolayl, bulus sahipleri kompozisyon icerisinde daha yuksek fenol
degistirme seviyesinin ve bdylelikle daha fazla ¢evre dostu baglayici kompozisyonun

elde edilmesini saglayacak bir ydnteme ihtiya¢ duyuldugunu kabul etmislerdir.

DE 3123999 A1 sayili belgede, tanin sollUsyonlan ya da tanin formaldehit recinesi

solusyonlarinin viskozitesinin azaltiimasina yonelik bir yontem agiklanmaktadir.

WO 2010/144969 A1 sayili belgede, bir biokltle malzemesinin ilk karigimmnin
yapilmasi, s6z konusu ilk karigimin bir panel igerisinde olusturulmasi ve baglayici

sisteminin bir formaldehit esasli regine ile lignin esasl bir donustaruciuyl igerecegdi
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sekilde bir panel uzerinde sicak presleme igleminin yapilmas: adimlarini igermek uzere,

kompozit bir panel panosu Uretimine yonelik bir sureg¢ agiklanmaktadir.

H.R. Mansouri ve ark., "Kunstharzfrele Klebstoffe fur Holzwerkstoffe aus
niedermolekularem Lignin und Tannin", HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF, cilt 69,
no. 2, 26 Mart 2010, sayfa 221-229'da, karistirlmis distk molekiler kitleli lignin ve

taninden sentetik regine bulunmayan ahsap panel yapistiricilar agiklanmaktadir.
Bulusun Amaci

Bu bulugsun amaci, bir baglayici kompozisyonunun uretimi sirasinda kullanilan
sentetik malzemeleri miktarinin en azindan bir kisminin degistiriimesi igin yeni bir
yontem ftipi sadlanmasidir. Amac ozellikle, ornegdin yapistirict uygulamalarinda
kullanilacak daha ¢evre dostu bir baglayici kompozisyonunun uretilmesidir.

Bulusun Ozeti

Bu bulusa goére yontem, istem 1'de sunulmakta olan hususlarla karakterize

edilmektedir.

Bu bulusa gore baglayici kompozisyonu, istem 13'de sunulmakta olan hususlarla
karakterize edilmektedir.

Bu bulusa gore yapistirici kompozisyonu, istem 14’de sunulmakta olan hususlarla
karakterize edilmektedir.

Bu bulusa goére kullanim, istem 15'de sunulmakta olan hususlarla karakterize

edilmektedir.
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Bulugun AciklanmasinaYardimci Sekiller

Bulusun daha iyi anlasiimasini saglamak Uzere dahil edilen ve bu spesifikasyonun bir
parcasini olusturan ekli gizimde, bulusun prensiplerinin agiklanmasina yardimci olan

aciklamalarla birlikte bulusun bir ornedi gosterilmektedir.

Sekil 1, bu bulusun bir érnedine gore bir yéntemin akis semasi goéstermektedir.

Bulusun Ac¢iklanmasi

Bu bulusa gore bir baglayici kompozisyonu dretimine yonelik bir yontem

asagidaki adimlar icermektedir:

(i) capraz baflama maddesinin bir aldehit olduju ve polimerize edilebilir
maddenin fenol, krezol, resorsinol ve bunlarin kombinasyonlarindan olusan bir
gruptan secildigi Uzere, bir katalizor kullaniimak suretiyle, bir lignin, polimerize
edilebilir madde ve capraz baglama maddesini igeren reaksiyona giren

komponentlerden ibaret sulu bir kompozisyon olusturulmasi;

(ii) olusturulan kompozisyonun, nihai baglayici kompozisyonun onceden tespit
edilen viskozite dedgerinin % 45 ila 95'ine karsilik gelen bir viskozite degerine

ulagmasina kadar pigirilmesi;
(iii)  kompozisyonun reaksiyona giren bir komponenti olarak tanin eklenmesi ve

(iv)  kompozisyonun, sb6z konusu reaksiyona giren komponentlerin
polimerlestiriimesi i¢cin dnceden tespit edilen bir viskozite degerine sahip bir
baglayici kompozisyonunun olusturulmasina kadar 60 ila 95 °C sicaklikta

pisirilmesi.



10

15

20

25

30

Bu bulugun drneklerinden birinde, sulu kompozisyon olugturulmasi adimi (i)

asagidaki adimlar icermektedir:

(ia) lignin iceren bir dispersiyon olusturulmasi ve

(ib) sulu kompozisyonun olusturulmasi igin olusturulan dispersiyona polimerize

edilebilir madde ve capraz baglama maddesi eklenmesi.

Bu bulusun bir drneginde, 6rnegin fenol gibi kullanilan polimerize edilebilir madde
miktarinin tamami bir kerede kompozisyona eklenmektedir. Bu bulugun bir 6rneginde,
ornegin aldehit gibi capraz baglama maddesi kademeli bir sekilde eklenmektedir.
Aldehitin kademeli bir sekilde eklenmesi, kompozisyonun sicakliginin ¢ok fazla ya da

cok hizli artmamasini saglamaktadir.

Bu bulusun bir érneginde, adim (ia) ve/veya adim (ib) reaksiyona giren bir
komponent olarak tanin eklenmesini icermektedir. Bilhassa, baglayici kompozisyonu
dretiminde daha ylksek miktarda tanin kullanilacak olmasi durumunda, tanin ayni
zamanda, adim (iii)’e ilaveten, adim (ia) ve/veya (ib) sirasinda da eklenebilecektir. Bu
bulugsun bir 6rneginde, yontemde Kkullanilan taninin toplam miktarinin agirlik¢a %30 ila
95’1, tercihen agirhkga %60 ila 95'i adim (ia) ve/veya (ib) sirasinda eklenmektedir. Bu
bulusun bir drneginde, farkli ydntem adimlar sirasinda eklenen tanin miktar, drnegin

kullanilan ligninin tipi ve/fveya ozellikleri esas alinmak suretiyle tespit edilmektedir.

Bu bulusun bir érneginde, adim (ib) katalizor eklenmesini icermektedir.

Bu bulusun bir omeginde, adim (ia) ligninin bir solvent igerisinde ¢ézulmesini
icermektedir. Bu bulusun bir orneginde, solvent sodyum hidroksit icermektedir. Bu

bulusun bir érneginde, adim (ia) su eklenmesini icermektedir.

Dispersiyon sicakhgl adim (ia) sirasinda oda sicakligindan 65 °C'ye kadar

artabilmektedir.
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Bu bulusun bir 6rneginde, adim (i) kompozisyonun en fazla 65 °C sicaklikta

tutulmasini icermektedir.

Bu bulusun bir omeginde, adim (ii) kompozisyon sicakh@mnin 20 ila 95 °C
arasinda, tercihen 20 ila 85 °C arasinda ve daha tercihen 20 ila 80 °C arasinda

tutulmasini icermektedir.

Bu bulusun bir 6rneginde, adim (ii), sicakligin 20 ila 75 °C arasinda, tercihen 20
ila 70 °C arasinda ve daha tercihen 20 ila 65 °C arasinda tutuldugu adim (iia)'y
icermektedir. Adim (iia) ligninin ¢dézunmesini sadlamaktadir. Bu bulugun bir érneginde,
adim (ii), adim (iia) sonrasinda, sicakhgin 30 ila 95 °C arasinda, tercihen 40 ila 95 °C

arasinda ve daha tercihen 45 ila 90 °C arasinda tutuldugu adim (iib)yi icermektedir.

altina, tercihen 65 °C’nin altina ve daha tercihen 60 °C’nin altina indirilmektedir.

Bu bulusun bir érneginde, adim (iv) kompozisyonun tercihen 65 ila 95 °C

sicaklikta ve daha tercihen 75 ila 85 °C sicaklikta pigirilmesini igermektedir.

Bu bulusun bir 6rneginde, kompozisyonun sicakhgr adim (iii) oncesinde,
sirasinda ya da sonrasinda 60 ila 95 °C’ye kadar, tercihen 65 ila 90 °C’ye kadar ve daha

tercinen 75 ila 85 °C’ye kadar ¢ikarilmaktadir.

Sicaklik, baglayici kompozisyonunun uretilmesi sirasinda, kompozisyonun

sogutulmasi ve/veya isitiimasi yoluyla kontrol edilebilmektedir.

Bu bulusun bir érmegdinde, nihai baglayici kompozisyonun dnceden tespit edilen
viskozite deg@eri en az 40 cP, tercihen en az 50 cP ve daha tercihen en az 80 cP
seviyesindedir. Bu bulusun bir érneginde, nihai baglayici kompozisyonun dnceden tespit

edilen viskozite degeri 250 cP seviyesinden ¢ok olmamak Ulzere en az 40 cP, tercihen
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150 cP seviyesinden ¢ok olmamak uUzere en az 50 cP ve daha tercihen 120 cP
seviyesinden ¢ok olmamak uzere en az 80 cP seviyesindedir.

Bu bulusun bir émeginde, nihai baglayici kompozisyonun dnceden tespit edilen
viskozite degeri en az 250 cP seviyesinde, tercihen en az 300 cP seviyesinde ve daha
tercihen en az 500 cP seviyesindedir. Bu bulugun bir 6rnedinde, nihai baglayici
kompozisyonun onceden tespit edilen viskozite degeri 1500 cP seviyesinden ¢ok
olmamak uzere en az 250 cP, tercihen 1200 cP seviyesinden ¢ok olmamak uzere en az
300 cP ve daha tercihen 1000 cP seviyesinden gok olmamak Uzere en az 500 cP
seviyesindedir. Viskozite, ddéner viskometre kullaniimak suretiyle 25 °C’de
Olcilmektedir. Nihai baglayici kompozisyonun onceden tespit edilen viskozite dederi,
baglayici kompozisyonunun kullanilacagi belirli uygulamaya bagh olmak tzere degisiklik

gosterebilmektedir.

Bu bulusun bir 6rneginde, lignin ve taninin polimerize edilebilir maddeye olan

agirhk crani en az 1,5 ve tercihen en az 2'dir.

Bu bulusun bir érneginde, tanin miktari, lignin miktarinin %1 ila 50’si arasinda,
tercihen %3 ila 35'i arasinda ve daha tercihen %5 ila 25'i arasindadir.

Bu bulusun bir &6rneginde, kuru icerikleri esasi Uzerinden, baglayici
kompozisyonunun Uretilmesi igin kullanilan lignin, katalizér/solvent, palimerize edilebilir
madde, ¢apraz baglama maddesi ve tanin miktarlari arasindaki iligki asagidaki gibidir:
Capraz baglama maddesi ile katalizor/solventin adirhk¢a %18 ila 60’1, tercihen adirlikga
%26 ila 45'i ve polimerize edilebilir madde, lignin ve taninin agirhkca %82 ila 407,
tercihen agirlikca %74 ila 55'i.

Uygun c¢apraz baglama maddeleri, bir aldehit, bir aldehit tlrevi, bilesen olusturan
bir aldehit ve bunlarin kombinasyonlarindan ibaret bir gruptan segilebilmektedir. Bu
bulusun bir orneginde, aldehit tlrevi, hekzametilentetramin, paraformaldehit ya da
trioksandir. Bu bulusun bir oérnedinde, c¢apraz baglama maddesi, aromatik aldehit,

glioksal, furfuril alkol, kaprolaktam wve glikol bilesenlerinden olugan bir gruptan
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segilebilmektedir. Aldehit, formaldehit olabilecektir. Aromatik aldehit, furfuril aldehit
olabilecektir. Capraz baglama maddesi, biyo esasli bir ¢apraz baglama maddesi
olabilecektir. Bulusa gbre capraz baglama maddesi bir aldehittir. Bu bulusun bir

orneginde, capraz baglama maddesi formaldehittir.

Polimerize  edilebilir madde, fenol, krezol, resorsinol ve bunlarin
kombinasyonlarindan olusan bir gruptan secilmektedir. Bu bulusun bir 6érneginde,
polimerize edilebilr madde, fenoldir. Polimerize edilebilir madde, biyo esasl
hidroksifenoller ya da turevlerinden olusan bir gruptan segilebilecektir. Polimerize
edilebilir madde, en az bir yag asidinden uretilebilecektir. Bu bulugsun bir érnedinde,
polimerize edilebilir madde biyo esash bir polimerize edilebilir maddedir. Polimerize

edilebilir madde, lignin ve taninden olusan bir gruptan secilebilecektir.

Bu spesifikasyonda, aksi belirtimedikge, “lignin” ifadesi, esas olarak saf lignin ile
lignin tlrevleri ve lignin modifikasyonlar dahil olmak (zere bu bulusta kullaniimaya
uygun herhangi bir lignin olarak anlasiimahdir. Aynica, bu spesifikasyonda, aksi
belirtimedikge, “tanin” ifadesi, esas olarak saf tanin ile tanin turevleri ve tanin
modifikasyonlan dahil olmak Gzere bu bulusta kullaniimaya uygun herhangi bir tanin

olarak anlasgiimalidir.

‘Esas olarak saf lignin” ifadesi, tercihen en az %95 saf lignin olmak uzere en az
%90 saf lignin olarak anlagiimalidir. Bu bulusun bir érneginde, esas olarak saf lignin,
diger komponentlerden tercihen en fazla %5 olmak UGzere en fazla %10 icermektedir.
Hemiseluloz gibi ekstraktlar ve karbonhidratlar, diger komponentlerin &rnekleri olarak
bahsedilebilecektir.

“Esas olarak saf tanin” ifadesi, tercihen en az %95 saf tanin olmak Uzere en az
%90 saf tanin olarak anlasiimalidir. Bu bulusun bir 6érneginde, esas olarak saf tanin,

diger komponentlerden tercihen en fazla %5 olmak Uzere en fazla %10 icermektedir.
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Bu bulusun bir 6rneginde, lignin, kraft lignin, parlamayla ¢okeltilmis lignin, biokutle
kaynakli lignin, alkalin hamur prosesinden elde edilen lignin, soda prosesinden elde

edilen lignin ve bunlarin kombinasyonlarindan olusan bir gruptan secilmektedir.

Farkh lignin komponentleri, molekul agirhgi, molar kutlesi, polidispersite,
hemisellloz ve ekstrakt icerikleri gibi farkll 6zelliklere sahip olabilecektir. Bu bulusun bir

ornegdinde, lignin su icermekte ancak solvent icermemektedir.

“‘Kraft lignin® ifadesi, bu spesifikasyonda, aksi ifade edilmedikge, kraft siyah
likbrden elde edilen lignin olarak anlasilacaktir. Siyah likor, kraft hamur prosesinde
kullanilan lignin atiklari, hemisellloz ve inorganik kimyasallarin alkalin sulu ¢bzeltisidir.
Hamur prosesinden elde edilen siyah likdr, muhtelif oranlarda farkll yumusak odun ve
sert odun turlerinden elde edilen komponentler icermektedir. Lignin, c¢okeltme ve
filtrasyon gibi farklh teknikler kullaniimak suretiyle siyah likdrden ayristirilabilmektedir.
Lignin genellikle, 11 — 12 altindaki pH degerlerinde ¢okelmeye baslamaktadir. Farkli
Ozelliklere sahip lignin fraksiyonlarinin  ¢okeltilmesi icin  farkli  pH degerleri
kullanilabilecektir. Bu lignin fraksiyonlan, Mw ve Mn, polidispersite, hemiseliloz ve
ekstrakt icerikleri gibi molekuler agirlik dagihimi agisindan birbirlerinden ayrilmaktadir.
Daha ylUksek bir pH dederinde g¢okeltilen ligninin molar kutlesi, daha dusik bir pH
degerinde ¢okeltilen ligninin molar kltlesinden daha ylksektir. Ayrica, daha dusuk bir
pH degderinde ¢dkeltilen lignin fraksiyonunun molekiiler agirhk dagihmi, daha yiiksek bir
pH dederinde c¢okeltilen lignin fraksiyonunun molekller agirlik dagilimindan daha
genistir. Bundan dolayi, lignin dzellikleri tutkallama uygulamasinin son kullanimina bagl

olmak lzere degisiklik gosterebilecektir.

Cokeltilmis lignin, asidik yikama adimlarinin kullanilmasi suretiyle, inorganik
kirlerden, hemiselllozden ve odun ekstraktlarindan arindirilabilecektir. Filtrasyon yoluyla

ilave saflastirma elde edilebilmektedir.

Bu bulusun bir drneginde, parlamayla ¢okeltiimis lignindir. “Parlamayla ¢okeltilmis

lignin™ terimi bu spesifikasyonda, siyah likdr akiginin 200 — 1000 kPa Uzerinde basing
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etkisi altinda tercihen karbondioksit olmak uzere karbondioksit esash asitlestirme
maddesi kullanilmak suretiyle lignin ¢dkeltme seviyesine indiriimesi ve lignin ¢okeltiimesi
icin basincin aniden serbest birakilmasi suretiyle siyah likérden ¢okeltilmis lignin olarak
anlasiimahdir. Parlamayla c¢okeltiimis lignin Gretimi yontemi, FI 20106073 numarali
patent basvurusunda aciklanmaktadir. Yukarida bahsedilen yontemde kalma suresi 300
s’nin altindadir. 2 gm’den az pargaclk c¢apina sahip parlamayla ¢okeltilmis lignin
pargaciklar, ornegin filtrasyon yénteminin kullanilmasi suretiyle siyah likorden
aynistirilabilen aglomeratlar olusturmaktadir. Parlamayla ¢okeltiimis ligninin avantajl,
naormal kraft lignine kiyasla daha vyiksek reaktivite seviyesine sahip olmasidir.
Parlamayla ¢okeltiimig lignin, gerekmesi durumunda ilave iglemler i¢in saflastirlabilecek

ve/veya aktiflestirilebilecektir.

Bu bulusun bir orneginde, parlamayla ¢okeltimis lignin, kurutulmamis, islak
bicimde kullaniimaktadir.

Bu bulusun bhir érneginde, parlamayla c¢okeltilmis lignin kurutulmustur. Su,
parlamayla c¢okeltiimis ligninden, 6rnegin presleme ya da hava kullaniimak suretiyle
cikanlabilmektedir. Bu bulugun bir o6rnedinde, su parlamayla ¢okeltiimis ligninden
presleme ya da hava Ufleme yoluyla gikariimaktadir. Bu bulusun bir drneginde, hava
ufleme sicakligl, ligninin bahsi gegen slire¢ asamasindaki sicakhgindan dasuktir ya da
sOz konusu sicakhga esittir. Bu bulusun bir drneginde, hava uUfleme sicakhgl oda
sicakhgidir. Bu bulusun bir dmeginde, hava suyun c¢ikartiimasi igin lignin filtratindan
tercinen 30 saniyeden az olmak uzere 1 dakikadan daha az sureyle gegcmektedir. Bu tip
ligninin sagladigi avantaj, daha yiksek aktiviteye sahip olmasi ve ligninin yeniden
¢ozundurulebilmesi olanadidir. Ayrica, bu tip kurutulmamis lignin daha az tozlu

olacagindan dolayi ileri islemlerde kullaniimasi daha kolaydir.
Bu bulusun bir érnedinde, 6rnedin parlamayla ¢okeltiimis lignin olmak (zere

ligninin kuru madde igerigi %70’in altinda, tercihen %40 ila 70 arasinda daha tercihen
%50 ila 60 arasindadir.
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Bu bulusun bir drneginde, lignin saf biokutleden ayristinimaktadir. Ayristirma
prosesi, notralizasyon prosesini takiben biokltlenin glglu alkali ile sivilagtiriimasiyla
baslayabilmektedir. Alkali isleminin ardindan, lignin yukarida belirtilene benzer bir
sekilde ¢okeltilebilecektir. Bu bulusun bir drneginde, ligninin biokitleden ayristiriimasi,
bir enzim islemi adimini icermektedir. Enzim islemi, biokutleden ekstrakte edilecek lignini
modifiye etmektedir. Saf biokUtleden ayristirilan ligninde sulfir bulunmamakta olup

bundan dolayi ileri islemlerde dederlendirilebilir.

Bu bulusun bir 6rneginde, kullamlan tanin herhangi bir aga¢ tirinden elde
edilmektedir. Tanin drnedin kabuktan ya da 6z odundan elde edilebilecektir. Quebracho

agaci, kayin agaci ve akasya agaci olasi tanin kaynaklari olarak sunulmaktadir.

Bu bulusun bir orneginde, kullanilan tanin herhangi yumusak odun kabugundan
elde edilmektedir. Bu bulusun bir érneginde, tanin bickihanelerde ya da kagit hamuru
fabrikalarindaki kabuk soyma unitelerinin yumusak odun kabugundan aynistiriimaktadir.
Ayristirma prosesi, yumusak odun kabugunun bir etanol ekstraksiyon prosesi, bir sicak
su ekstraksiyon prosesi, bir sicak buhar ekstraksiyon prosesi ya da su-etanol

ekstraksiyon prosesiyle birlestirilebilecektir.

Bu bulusun bir 6rneginde, tanin yogunlastinimis tanindir. Yogunlastiriimig tanin
yuksek kuru madde igerigine sahiptir ve bundan dolayr bu bulusta kullanilmaya
uygundur. Yodgunlastirlmis taninin  kuru madde icerigi, %40 ila 100 arasinda
degisebilmekte olup %60 ila 90 arasinda ve tercihen %70 ila 80 arasinda bulunmasi
uygundur. S6z konusu kuru madde igeridine sahip tanin kolaylikla dispers edilebilir ve
bdylelikle diger reaksiyona giren komponentlerle iyi seviyede bir reaktivite elde edilebilir.

Tanin ayni zamanda, hidrolize edilebilir tanin olabilecektir.

Bu bulusun bir érneginde, yontem taninin kompozisyona eklenmesinden énce
disperse edilmesi prosesini icermektedir. Baglayici kompozisyonunun Uretiminde
kullanilacak tanin  miktan, baglayici kompozisyonunun Uretiminde kullanilacak

komponentlerin toplam kuru madde igeriginden %3 fazladir, tercihen %5 fazladir ve
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daha tercihen %8 fazladir, ardindan tanin kompozisyona eklenmesinden 6nce disperse
edilir. Lignin ve/veya tanin polimerleri, dusuk molektler agirigina sahip oligomerlerin
olusturuimasi amaciyla polimer molekll agirhiginin  azaltiimasi igin depolimerize
edilebilecektir. Aktivite ve reaktivite eszamanli olarak arttinlabilecektir.

Bu bulug ydntemi sasirtici bir sekilde, yéntem igerisinde her ikisi de fenolik
polimerler olan dogal polimer lignin ve taninin fenol formaldehit regine gibi fenolik
kompozisyonlann Uretiminde genellikle kullanilan sentetik fenol maddesinin en azindan
bir kisminin yerine ge¢mis olduklarindan dolayi daha doga dostu bir bagdlayic
kompozisyonu elde edilmesini saglamaktadir. Bulus, bu bulusun ydnteminin neden
bahsi gecen avantajin elde edilmesini sadladigi hakkinda belirli bir teoriyle
sinirlandirmaksizin,  érnegin fenolin en azindan bir kisminin lignin ve tanin ile
degistirimesi uygunlugunun gerek lignin gerekse taninin ornegin formaldehit gibi bir
aldehit ile fenole olduk¢a benzer bir sekilde tepkimeye girdigi degerlendirilecektir. Bu
bulus yonteminde reaktif katki maddesi olarak taninin kullaniimasi, fenolik

kompozisyona dayanan bu tip lignini yapistirici 6zelliklerini arttirmaktadir.

Bu bulusun bir 6rneginde, katalizér bir tuz ya da alkali metal hidroksitidir. Bu
bulusun bir 6érneginde, katalizor, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, asitler ve
bunlarin kombinasyonlarindan olugan bir gruptan segilmektedir. Bu bulusun bir

orneginde, katalizér sodyum hidroksittir.

Badlayici kompozisyonunun dretimi i¢in ihtivag duyulan komponentlerin
birlestiriimesi ve/veya eklenmesinin kesin sirasi, oOrnegin olusturulan baglayici
kompozisyonunun gereken oOzelliklerine badl olmak uzere degisiklik gosterebilecektir.
Gerekli komponentlerin  birlestirimesi  ve/veya eklenmesi sirasi  secimi, bu
spesifikasyonlara istinaden becerikli kisinin bilgi birikimi dahilinde gerceklestirilecektir.
Bagdlayici kompozisyonunun Gretilmesi igin kullanilan komponentlerin kesin miktari
degisiklik gosterebilecek olup farkhh komponentlerin miktarlarinin  segimi, bu

spesifikasyonlara istinaden becerikli kisinin bilgi birikimi dahilinde ger¢eklestirilecektir.
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Baglayici kompozisyonunun uretiminde kullanilacak olan komponentlerin
karigtirilmasi ve birlestirilmesi sirasi tespit edilirken, taninin ligninden daha reaktif bir
komponent oldugu hususu dikkate alinmalidir. Bundan dolayi, lignin tercihen sulu
kompozisyon igerisinde taninden daha uzun bir sure pirigilebilecektir. Bu sekilde, ligninin
ornegin aldehit gibi capraz baglama maddesiyle reaksiyona girmek icin yeterli sureye
sahip olmasi saglanmaktadir. Ayrica, taninin daha uzun bir sidre pigirilmesinin
kompozisyonun viskozite seviyesini uygun olmayan bir kapsam dahilinde arttirabilecedi

hususu da dikkate alinmalidir.

Bu bulug, bu bulug kapsamindaki yontemle elde edilebilecek bir baglayici

kompozisyonuyla ilgilidir.

Bu bulus ayni zamanda, bu bulus kapsamina gore baglayici kompozisyonunu
icermekte olan bir yapistirici kompozisyonuyla ilgilidir. Yapistirici kompozisyon ayrica
diger bagdlayicilar, dolgu maddeleri (ekstenderler), katki maddeleri, katalizorler ve
dolgulardan olusan bir gruptan secilen bir ya da daha fazla yapistinci komponentleri
icerebilecektir. Baglayici, temel olarak polimerin gelisimi ve ¢apraz baglanmasinin
saglanmasindan sorumlu olan ve bu sekilde polimer sistemlerin kirlenmesi slrecinde
yardimci olan bir maddedir. Dolgu maddesi (ekstender), 6rnegin nemin baglanmasi
suretiyle fiziksel dzelliklerin ayarlanmasi yoluyla badlayiciya yardimei olan bir maddedir.
Katki maddesi, doldurma, yumusatma, masraflar azaltma, nemi ayarlama, sertligi
arttirma ve esneklik seviyesini yukseltme gibi 6zelliklerde yardimcl olan bir polimer ya da
inorganik bir bilesim olabilecektir. Katalizér, genellikle kirleme hizini arttiran ve
ayarlayan bir maddedir. “Madde” terimi burada bilesim ya da kompozisyon terimlerini
icerecek sekilde anlasilacaktir. Bu bulugsun baglayici kompozisyonu, yapistiric
kompozisyonu icerisinde bir baglayici bir dolgu maddesi (ekstender), bir katki maddesi,

bir katalizor ve/veya bir dolgu olarak gorev yapabilecektir.

Katmanli bir kompozit yapisi, katmanlarin birbirlerinin Uzerlerinde duzenlendigi ve
bu bulusa goére baglayici kompozisyonuyla ve/veya bu bulugsa gére yapistirici

kompozisyonuyla yapistirilmasi yoluyla birlestirildigi en az bir ahgsap kaplama katmani
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icermek Uzere iki ya da daha fazla katmandan olusabilecektir. Bu spesifikasyonda, aksi
belirtimedikge, “ahgsap kaplama® terimi ornedin ahsap esasli malzeme, fiber malzeme,
kompozit malzeme ya da benzerleri gibi malzemelerden olusturulabilecek bir kaplamayi
ifade etmek (zere kullaniimaktadir. Bu baglamda, ahsap kaplamanin kalinhigi degisiklik
gosterebilecektir. Ahgsap kaplamanin kalinhdi tipik olarak 3 mm’nin altindadir.

Bu bulusun bir érnegdinde, katmanh kompozit yapisi, bir ahsap panel Grlnd, bir
kontrplak Grind, bir kompozit Giriin ve preslenmis bir panel Urinlnden olusan bir gruptan
secilmektedir. Katmanli kompozit yapisi, katmanlarin birbirlerinin lzerine serildigi ve
birbirlerine yapistirildigi sekilde, tercihen ahgap kaplama katmanlan olmak Uzere, ¢ok

sayida katmandan olusabilecektir.

Bu bulus ayni zamanda, baglayici kompozisyonunun bir kaplama olarak, plastigin
guglendiriimesi igin, sikistirilmig bir dokum, bir laminat ya da bir lake Uretilmesi igin ya da
ahsap bir uranun yapistiriimasi igin bir impregnasyon uygulamasinda kullaniimasiyla
ilgilidir. Bu bulusun baglayici kompozisyonu ayni zamanda plastik ya da ahsap

kombinasyonlarinin yapistinimasi igin de kullanilabilmektedir.

Yapistirici kompozisyonu bir ahgsap urinin yapistirilmasi igin kullanilabilecektir.

Bu bulusun bir érnedinde, ahsap irln, ahsap panel, ahsap kaplama ya da ahsap
¢ubuktan olusan bir gruptan secilmektedir.

Bu bulusun yukanda acgiklanan &rnekleri, birbirleriyle herhangi bir kombinasyon
icerisinde kullanilabilecektir. Birgcok drnek, bulusun ilave bir érnegini olusturmak Uzere
bir araya getirilebilecektir. Bulusun ilgili oldugu bir yontem, bir kompozisyon ya da bir

kullanim, yukarida agiklanan bulus orneklerinden en azindan birini icerebilecektir.

Bu bulusa gore yontemin bir avantaji da bir baglayici kompozisyonunun uretimi
sirasinda reaksiyona giren komponentler olarak lignin ve taninin birlikte kullanilimasiyla

daha g¢evre dostu bir baglayici kompozisyonunun elde edilmesidir. $asirtict bir sekilde,
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reaksiyona giren komponentler olarak lignin ve taninin birlikte kullanildiginda 6rnegin
fenol olmak uzere sentetik fenol maddesi olarak polimerize edilebilir madde miktarinin
baglayici Uretim prosesi sirasinda énemli derecede azalabildigi tespit edilmistir. Sentetik
bilesim olarak fenol ile dogal polimerler olarak lignin ve tanin kullanimiyla, nihai baglayici

kompozisyonunda mevcut fenol miktarinin en aza indirilmesi avantaji elde edilmektedir.

Bu bulusun bir avantaji da baglayici kompozisyonu Uretimi yonteminde reaktif
katki maddesi olarak ligninden daha az miktarda tanin kullanimiyla, kompozisyonunun
yapistirma agisindan daha uygun olmasi gibi nihai baglayici kompozisyonunun
Ozelliklerinin dedistiriimesi olanagi s6z konusudur. Kirleme, kuruma, kayma mukavemeti
ve penetrasyon gibi Ozellikler, bu bulugla birlikte, yapistirma uygulamalar igin daha

uygun hale getirilebilecektir.

Ozellikle, normal kraft lignininden daha yuksek reaktiviteye sahip olan ve bundan
dolay! bu bulusa gdre yontemin daha da iyi uyumluluk ve reaksiyon davranigi igerisinde
bulunmasini saglayan, tercihen kurutulmamis bicimdeki parlamayla ¢okeltiimis lignin

kullanildhginda avantaj saglanmaktadir.

Bu bulusa gdre baglayici kompozisyonunun Uretimi igin taninin ligninle birlikte
kullanilmasinin avantaji 6rnedin taninin Uretilen baglayici kompozisyonunun gerilme

mukavemetini ve esnekligini arttirmasidir.

Bu bulusun bir avantaji da nihai bagdlayici kompozisyonunda daha yuksek
seviyede biyo esasli komponentlerin elde ediimesidir. Bu avantaj, ozellikle taninin
kompozisyona ligninden daha sonraki bir sure¢ asamasinda eklenmesi durumunda

olmak uzere bu bulusun belirli proses adimlan kullanildiginda elde edilebilmektedir.
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Ornekler

Simdi de bu bulusun cizimlerde gosteriimekte olan drneklerine dair ayrintilara

atifta bulunulacaktir.

Asagidaki acgiklamada, bulusun bazi ornekleri teknikte becerikli bir kisinin
aciklamaya istinaden bulustan faydalanabilecedi sekilde ayrintilarla belirtiimektedir.
Adimlardan bir cogunun bu spesifikasyonda becerikli kisi icin asikar olacagindan dolayi

orneklerin buttin adimlari ayrintih bir sekilde gosterilmemektedir.

Sekil 1'de bu bulugun bir 6rnedine gbre bir baglayici kompozisyonu uretilmesine

yonelik bir yontem gosterilmektedir.

Reaksiyona giren komponentlerden bazilan dahil olmak uGzere sulu bir
kompozisyon olusturulmasindan ©énce, istenen 0Ozeliklere sahip bir baglayici
kompozisyonunun hazirlanmasi igin ozellikle lignin ve taninin kaynagi secilmektedir.
Yukanda gosterildigi Gzere, lignin, kraft lignin, parlamayla c¢ékeltilmis lignin, biokitle
kaynakh lignin, alkalin hamur prosesinden elde edilen lignin, soda prosesinden elde
edilen lignin ve bunlarin kombinasyonlarindan segilebilmektedir. Ayrica, bu bulusa gore
yontemde kullanilacak diger komponentler ile miktarlarn da secilmektedir. Reaksiyona
giren komponentler ayni zamanda &6rnegin kompaonentlerin etkinlestiriimesi ve/veya
Uzerlerinde dedisiklik yapilmasi i¢in  gerekmesi durumunda ©n isleme tabi

tutulmaktadirlar.

Bu bulusun Sekil 1°de gosterilen érnegindeki muhtelif hazirliklarin ve 6n iglemlerin
yer aldigi adim 1)i takiben adim 2) gergeklestiriimektedir. Adim 2), gerekli
komponentlerin, yani lignin, polimerize edilebilir madde, ¢apraz baglama maddesi ve
katalizériin bir kisminin olusturulan kompozisyonun sicakliginin kontrol edilmesiyle eg
zamanh olarak onceden tespit edilen bir sira igerisinde birlestiriimesi dahil olmak Uzere
sulu bir kompozisyonun olugturulmasi surecini igermektedir. Secilen komponentler,

kompozisyonun birbiri ardinda ya da en azindan kismen es samanl bir sekilde
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olusturulmasina yonelik adim 2)ye eklenebilecektir. Bu komponentlerin kanstirilmasinin
ardindan, kompozisyon viskozitesinin nihai baglayici kompozisyonun énceden tespit
edilen viskozitesinin %45’ ila %95’i olana kadar pisiriimektedir. Kompozisyon, 20 ila

95 °C’ sicaklikta pisirilebilecektir.

Ardindan, adim 3) gergeklestirilir. Adim 3), kompozisyona tanin eklenmesi ve
ardindan olusturulan sulu kompozisyonun sicakhdmin 80 ila 90 °C"ye c¢ikariimasi
sUrecini icermektedir. Kompozisyon, onceden tespit edilen bir viskozite seviyesine
ulasilana kadar ya da istenen polimerlestirme uzunlugu elde edilene kadar bu sicaklikta

pisiriimektedir.

Bu bulusun baska bir 6rneginde, kompozisyonun sicakhidi taninin eklenmesinden
once 80 ila 90 °C’ye cikarilabilmekte ya da sicaklik taninin eklenmesiyle eszamanli bir
sekilde 80 ila 90 °C’ye cikarilabilmektedir.

Adim 1), adim 2) ve adim 3)'Un sonucunda, istenen &zelliklere sahip bir baglayici
kompozisyonu Uretiimektedir. Bu baglayici kompozisyonu bu sekilde vyapistirma
uygulamalar i¢in kullanilabilecek ya da bir yapistirici kompozisyonu Uretilmesi igin diger
yapistirici komponentlerle ayrica islenebilecektir.

ORNEK 1 — Bir baglayici kompozisyonunun hazirlanmasi

Bu drnekte, bu bulusun Sekil 2'de gosterilen drnegine gore bir lignin-tanin-fenol

formaldehit baglayici kompozisyonu uretilmistir.

Asagida gosterilen komponentler ve miktarlari kullaniimistir:

Su 300 g
NaOH (birinci kisim (dispersiyon)) 250 g
%50

kraft lignin %98 400 g
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tanin %90 150 g
fenol %90 250 g
formaldehit %38 1000 ¢
NaOH (ikinci kisim (katalizor)) %50 100 g.

Bu drnekte kullanilan komponentlerin (kuru icerikleri esas alinmak suretiyle)

yuzdesi asagidaki gibidir:

NaOH yaklasik %13
kraft lignin yaklasgik %30
tanin yaklagik %10
fenol yaklasik %17
formaldehit yaklasik %30

ik olarak, su, NaOH birinci kismi ve lignin, dispersiyon olusturulacak sekilde
kanstirilmistir. Es zamanl olarak, sicaklk oda sicakligindan yaklasik 65 °C'ye
cikanimistir. Daha sonra, fenolin tamami eklenmis ardindan sulu bir kompozisyon
olusturmak Uzere formaldehit kademeli bir sekilde eklenmistir. Sicaklik, 85 °C’nin
altinda tutulmustur. NaOH'’in ikinci kisminin kompozisyona eklenmesinin ardindan,
kompozisyon viskozite seviyesi nihai baglayici kompozisyonunun viskozitesinin %45 ila
95’ine karsilik gelene kadar pisirilmistir. Ardindan tanin eklenmis ve sicaklik yaklagik 80-
90 °C seviyesine arttinlmistir. Olusturulan kompozisyonun viskozitesi (25 °C'de
Olguldugia Uzere) yaklasik 500 cp seviyesine ulasana kadar bu sicaklikta pisirme

islemine devam edilmigtir.

Bu drnekte, tanin kompozisyona sadece daha az reaktif olan ligninin daha reaktif
olan taninin eklenmesinden once fenol ve formaldehitle reaksiyona girebilmesi icin
yeterli surenin saglanmasi amaciyla ligninin eklenip 6nceden tespit edilen bir sire

boyunca pisirilmesinin ardindan eklenmigtir.
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Ancak, tanin kismi da uzun bir sure pisirilmesi durumunda olusturulan reginenin
viskozitesinin ¢ok ylksek olabilecedi hususu dikkate alinmak suretiyle, drnedin lignin ile
es zamanl olarak da eklenebilirdi. Taninin kompozisyona eklenmesi sekli, drnedin
kullanilacak olan taninin toplam miktarina baghdir.

ORNEK 2 — Bir baglayici kompozisyonunun hazirlanmasi

Bu ornekte, bir lignin- tanin- fenol glioksal baglayici kompozisyonu Uretilmistir.

Asagida gosterilen komponentler ve miktarlari kullanilmigtir:

Su 370 g
NaOH (birinci kisim (dispersiyon)) 300 g
%50

kraft lignin %75 530 ¢
tanin %90 100 g
fenol %90 540 g
glioksal %40 1100 g

NaOH (ikinci kisim (katalizor)) %50 150 g.

ilk olarak, su, NaQH birinci kismi ve lignin, dispersiyon olusturulacak sekilde
karistinlmistir. Es zamanli olarak, sicakllk oda sicakligindan vyaklasik 50 °C’ye
cikariimistir. Daha sonra, fenolin tamami eklenmis ardindan sulu bir kompozisyon
olusturmak (izere glioksal kademeli bir sekilde eklenmistir. Sicaklik, 65 °C’'nin altinda
tutulmustur. Toplam tanin miktarinin 3/4'u, tercihen glioksal miktarinin tamami olmak
uzere glioksal miktarinin en az yarisinin kompozisyona eklenmesinin ardindan yukarida
olusturulan sulu kompozisyona eklenmistir. NaOH'in ikinci kisminin kompozisyona
eklenmesinin  ardindan, kompozisyon  viskozite seviyesi nihai  baglayici
kompozisyonunun viskozitesinin %40 ila 95'ine karsiik gelene kadar pisirilmistir.

Ardindan taninin kalan miktari eklenmis ve sicaklik yaklagik 75-80 °C seviyesine
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arttirilmistir. Olusturulan kompozisyonun viskozitesi (25 °C'de dlgiildiigi (izere) yaklasik
300 c¢p seviyesine ulasana kadar bu sicaklikta pisirme islemine devam edilmigtir.

ORNEK 3 — Bir baglayici kompozisyonunun hazirlanmasi

Bu ornekte, bir lignin- tanin- resorsinol formaldehit badlayici kompozisyonu

Uretilmistir.

Asagida gosterilen komponentler ve miktarlari kullanilmigtir:

Su 340 g
NaOH (birinci kisim (dispersiyon)) 240 g
%50

kraft lignin %98 494 g
tanin %90 2149
resorsinol %90 450 g
formaldehit %40 800 g

NaOH (ikinci kisim (katalizor)) %50 115 g.

ilk olarak, su, NaQH birinci kismi ve lignin, dispersiyon olusturulacak sekilde
karistinlmistir. Es zamanli olarak, sicakllk oda sicakligindan vyaklasik 50 °C’ye
cikariimistir. Daha sonra, resorsinolin yansi eklenmis ardindan sulu bir kompozisyon
olusturmak (zere formaldehit kademeli bir sekilde eklenmistir. Sicaklik, 65 °C’nin altinda
tutulmustur. Toplam resorsinol miktarinin 3/4'G, tercihen formaldehit miktarinin tamami
olmak uzere formaldehit miktarinin en az yansinin kompozisyona eklenmesinin
ardindan yukarida olusturulan sulu kompozisyona eklenmistir. NaOH'in ikinci kisminin
kompozisyona eklenmesinin ardindan, kompozisyon viskozite seviyesi nihai baglayici
kompozisyonunun viskozitesinin %40 ila 95'ine karsiik gelene kadar pisirilmistir.

Ardindan tanin eklenmis ve sicaklik yaklagik 70-75 °c seviyesine arttirilmistir.
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Olusturulan kompozisyonun viskozitesi (25 °C’de &lgiildiigii lizere) yaklasik 300 cp
seviyesine ulagana kadar bu sicakhkta pisirme islemine devam edilmistir.

ORNEK 4 — Bir yapistirici kompozisyonunun hazirlanmasi

Bu 6rnekte, bir yapistirict kompozisyonu tretmek tGzere Ornek 1’de Uretilen lignin-
tanin-fenol formaldehit baglayici kompozisyonu kullaniimistir. Baglayici kompozisyonu,
ornegdin nisasta, odun unu ve sertlestirici (6rnegin tanin ya da karbonatlar) gibi dolgu
maddeleri (ekstenderler), dolgular, katalizérler, katki maddeleriyle karigtinlmis ve bu

sekilde yapistincr kompozisyonu olusturulmustur.

ORNEK 5 — Bir kontrplak driindntn lretilmesi igin baglayici kompozisyonunun

uygulanmasi

3 mm’nin altinda kalinhda sahip ahsap kaplamalar, 7-kontrplak uretilmesi igin
Ornek 1'de Uretilen lignin-tanin-fenol formaldehit kompozisyonuyla birbirlerine
yapistinimistir.  Sonuglar, yapistirma etkisinin ahsap kaplamalarin yapistiriimasi

agisindan yeterince iyi oldugunu gostermistir.

ORNEK 6 — Bir kontrplak Grininin Uretilmesi icin yapistirici kompozisyonunun

uygulanmasi

Bu &rnekte, Ornek 4 yapistirici kompozisyonu ahsap kaplamalarin (izerine
uygulanmigtir.  Ahsap kaplamalar, bir kontrplak olusturmak (zere vyapistiric
kompozisyonla birbirlerine baglanmistir. Yapistirici kompozisyonun kuru madde i¢erigi
%45 ila 55 arasindadir. Baglayici kompozisyonu uygulanan ahsap kaplamalar, sicak
presleme teknigi kullanilmak suretiyle 120 ila 170 °C arasinda bir sicaklikta preslenmistir
Yapistirici kompozisyon eszamanh bir sekilde kidrlenmistir. Bu bulusun yapistinci
kompozisyonunun ahsap kaplamalarin yapistinimasi ve boylelikle kontrplak Gretimi igin

uygun oldugu tespit edilmigtir.
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ORNEK 7 — Laminatlarin uretilmesi igin baglayici kompozisyonunun uygulanmasi

Bu drnekte, Ornek 1'de Uretilen lignin-tanin-fenol formaldehit baglayici
kompozisyonu bir impregnasyon uygulamasinda kullanilmistir. Laminatlarin Uretilmesi
sirasinda, kagitlar baglayici kompozisyonun bir alkol solusyonuyla emprenye edilmis ve
ardindan emprenye edilen katmanlar bir firna transfer edilmistir. Alkol ugucu hale
getiriimis ve bagdlayici kompozisyonu kismen klrlenmigtir. S6z konusu yari kirlenen
kompozisyonu igceren katmanlar birbirlerinin Gzerinde diizenlenmis ve tek tip daha kalin

paneller ya da laminatlar olusturmak tzere sicak presleme teknidiyle pisirilmistir.

Teknikte becerili bir kisi i¢cin agikar oldudu uzere, teknolojinin ilerlemesiyle
bulusun temel fikri muhtelif sekillerde uygulanabilecektir. Bundan dolayr bu bulus ve
ornekleri, yukarnda aciklananlarla kisith olmayip tam tersine taleplerin kapsami
icerisinde degisiklik gosterebilecektir.
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